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(57)摘要

本发明是关于一种电子装置包括外壳、天线

盖、无线通讯装置与近接感测装置；天线盖连接

外壳，无线通讯装置位于外壳的内部；无线通讯

装置包括无线通讯天线与无线通讯模块，无线通

讯天线包括第一馈入端，且无线通讯模块信号连

接第一馈入端，其中天线盖覆盖无线通讯天线；

近接感测装置位于外壳的内部，且近接感测装置

包括近接感测天线与近接感测模块；近接感测天

线包括第二馈入端，近接感测模块信号连接第二

馈入端，其中近接感测天线位于天线盖与无线通

讯天线之间，近接感测天线与无线通讯天线彼此

间隔，且第二馈入端与第一馈入端彼此间隔。
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1.一种电子装置，其特征在于，包括：

一外壳；

一天线盖，连接该外壳；

一无线通讯装置，位于该外壳的内部，该无线通讯装置包括一无线通讯天线与一无线

通讯模块，该无线通讯天线包括一第一馈入端，且该无线通讯模块信号连接该第一馈入端，

其中该天线盖覆盖该无线通讯天线；以及

一近接感测装置，位于该外壳的内部，该近接感测装置包括一近接感测天线与一近接

感测模块，该近接感测天线包括一第二馈入端，该近接感测模块信号连接该第二馈入端，其

中该近接感测天线位于该天线盖与该无线通讯天线之间，该近接感测天线与该无线通讯天

线彼此间隔，且该第二馈入端与该第一馈入端彼此间隔。

2.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，该天线盖与该外壳整合为一体。

3.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，该外壳包括一开口，且该天线盖盖合于

该开口。

4.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，该天线盖包括一内侧面，该内侧面朝向

该无线通讯装置，且该近接感测天线附着于该内侧面。

5.如权利要求4所述的电子装置，其特征在于，在沿着该内侧面的一法线方向的一投影

面上，该无线通讯天线与该近接感测天线彼此不重叠。

6.如权利要求4所述的电子装置，其特征在于，在沿着该内侧面的一法线方向的一投影

面上，该近接感测天线围绕该无线通讯天线。

7.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，该无线通讯天线呈F形。

8.如权利要求7所述的电子装置，其特征在于，该无线通讯天线还包括一信号馈入段、

一接地段与一信号感测段，该第一馈入端位于该信号馈入段，该信号感测段包括相对的一

第一端与一第二端，该接地段连接该第一端，该信号馈入段连接于该第一端与该第二端之

间，且该近接感测天线相对于该第一端靠近该第二端或相对于该第一端与该第二端靠近该

信号馈入段。

9.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，该无线通讯装置还包括一封装壳，该无

线通讯模块位于该封装壳的内部，且该无线通讯天线附着于该封装壳。

10.如权利要求1所述的电子装置，其特征在于，该近接感测模块信号连接该无线通讯

模块，且当该近接感测模块由该近接感测天线接收一近接感测信号，该近接感测模块传送

一功率调整指令至该无线通讯模块。
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电子装置

【技术领域】

[0001] 本发明是关于一种电子装置，且特别是关于一种具有通讯功能的电子装置。

【背景技术】

[0002] 现在的具有通讯功能的电子装置，例如智慧型手机，其具有一种可自动调整无线

通讯功率的功能。此种智慧型手机可侦测其与使用者之间的距离，并根据此距离来调整无

线通讯的传输功率。当此智慧型手机靠近使用者(例如使用者将手机靠近耳边时)，手机的

控制模块会自动降低无线通讯的传输功率，也就是说，在手机靠近使用者的情况下，手机会

以较小的传输功率收发信号，从而可降低电磁波，减少电磁波对人体的影响。

[0003] 为了能自动感测手机与使用者之间的距离，现有的智慧型手机具有近接感测器

(Proximity  sensor，P-sensor)，近接感测器的天线(或称感测元件)可感测到近距离内的

物体，并通知手机的控制模块，而手机的控制模块则会对应降低无线通讯的传输功率。

[0004] 为了让智慧型手机更加轻薄、美观且便于携带，智慧型手机的内部元件会尽可能

设计成紧凑的状态，现有一种智慧型手机，其近接感测器的天线与无线通讯用的天线会整

合在一起，以节省空间。

【发明内容】

[0005] 为了节省空间，可将电子装置中的近接感测器的天线与无线通讯用的天线整合在

一起，然而整合后，近接感测器可能会干扰无线通讯的信号接收与传送，容易产生杂讯。

[0006] 有鉴于此，本发明提出一种电子装置，以改良近接感测装置与无线通讯装置的天

线设置，在节省空间的前提下，还能降低近接感测装置与无线通讯装置两者之间的互相干

扰。

[0007] 在一实施例中，一种电子装置包括外壳、天线盖、无线通讯装置与近接感测装置。

天线盖连接外壳，无线通讯装置位于外壳的内部。无线通讯装置包括无线通讯天线与无线

通讯模块，无线通讯天线包括第一馈入端，且无线通讯模块信号连接第一馈入端，其中天线

盖覆盖无线通讯天线。近接感测装置位于外壳的内部，且近接感测装置包括近接感测天线

与近接感测模块。近接感测天线包括第二馈入端，近接感测模块信号连接第二馈入端，其中

近接感测天线位于天线盖与无线通讯天线之间，近接感测天线与无线通讯天线彼此间隔，

且第二馈入端与第一馈入端彼此间隔。

[0008] 在一实施例中，天线盖与外壳整合为一体。

[0009] 在一实施例中，外壳包括开口，且天线盖盖合于开口。

[0010] 在一实施例中，天线盖包括内侧面，内侧面朝向无线通讯装置，且近接感测天线附

着于内侧面。

[0011] 在一实施例中，在沿着内侧面的法线方向的投影面上，无线通讯天线与近接感测

天线彼此不重叠。

[0012] 在一实施例中，在沿着内侧面的法线方向的投影面上，近接感测天线围绕无线通
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讯天线。

[0013] 在一实施例中，无线通讯天线呈F形。

[0014] 在一实施例中，无线通讯天线还包括信号馈入段、接地段与信号感测段，且第一馈

入端位于信号馈入段。信号感测段包括相对的第一端与第二端，接地段连接第一端，信号馈

入段连接于第一端与第二端之间，且近接感测天线相对于第一端靠近第二端或相对于第一

端与第二端靠近信号馈入段。

[0015] 在一实施例中，无线通讯装置还包括封装壳。无线通讯模块位于封装壳的内部，且

无线通讯天线附着于封装壳。

[0016] 在一实施例中，近接感测模块信号连接无线通讯模块，且当近接感测模块由近接

感测天线接收近接感测信号，近接感测模块传送功率调整指令至无线通讯模块。

[0017] 综上所述，根据本发明实施例所提出的电子装置，其改良了近接感测装置与无线

通讯装置的天线设置，在节省空间的前提下，还能降低近接感测装置与无线通讯装置彼此

之间的互相干扰。且由于近接感测装置与无线通讯装置的天线在设置上较为紧凑，可让电

子装置在外观上更加轻薄与美观。

[0018] 以下在实施方式中详细叙述本发明的详细特征以及优点，其内容足以使任何熟悉

相关技艺者暸解本发明的技术内容并据以实施，且根据本说明书所揭露的内容、申请专利

范围及图式，任何熟习相关技艺者可轻易地理解本发明相关的目的及优点。

【附图说明】

[0019] 图1所示为本发明一实施例的电子装置的示意图。

[0020] 图2所示为本发明一实施例的电子装置的方框示意图。

[0021] 图3所示为图1在3-3线段的剖视示意图。

[0022] 图4所示为本发明一实施例的电子装置的天线盖的顶视示意图。

[0023] 图5所示为本发明另一实施例的电子装置的天线盖的顶视示意图。

[0024] 图6所示为本发明又一实施例的电子装置的天线盖的顶视示意图。

【具体实施方式】

[0025] 请参照图1，图1所示为本发明一实施例的电子装置10的示意图。在本实施例中，电

子装置10为智慧型手机，但不限于此。电子装置10包括外壳100、天线盖110、无线通讯装置

200与近接感测装置300。天线盖110连接外壳100，无线通讯装置200与近接感测装置300位

于外壳100的内部。在本实施例中，外壳100包括开口120，且天线盖110盖合于开口120，使外

壳100与天线盖110形成整体性的外观。举例来说，天线盖110是通过卡扣结构可拆卸地卡合

在外壳100上，并且覆盖开口120，且天线盖110易于由外壳100上拆卸下来，以便检视、维修

或更换外壳100内部的无线通讯装置200与近接感测装置300。在一些实施例中，天线盖110

也可与外壳100整合为一体，例如天线盖110是与外壳100通过射出制程一体成形。

[0026] 请再参照图2，图2所示为本发明一实施例的电子装置10的方框示意图。在本实施

例中，无线通讯装置200包括无线通讯天线210与无线通讯模块220，无线通讯天线210信号

连接无线通讯模块220，且天线盖110会覆盖无线通讯天线210。在本实施例中，无线通讯装

置200还包括封装壳230。无线通讯模块220位于封装壳230的内部，且无线通讯天线210附着
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于封装壳230上。换句话说，无线通讯装置200是一种模块化单元，但不限于此。在本实施例

中，近接感测装置300包括近接感测天线310与近接感测模块320，近接感测天线310信号连

接近接感测模块320。近接感测天线310位于天线盖110与无线通讯天线210之间，且近接感

测天线310与无线通讯天线210彼此间隔。举例来说，近接感测天线310与无线通讯天线210

在实体上没有互相接触，且在如后所述的设置下，近接感测天线310与无线通讯天线210在

信号收发上也可降低互相干扰的可能。

[0027] 在一些实施例中，近接感测模块320可与无线通讯模块220整合在一起，例如近接

感测模块320与无线通讯模块220皆设置于封装壳230中。在一些实施例中，近接感测模块

320与近接感测天线310可整合在一起。在一些实施例中，近接感测天线310也可代换为其他

可达成近接感测功能的元件，例如红外线收发器。

[0028] 请再参照图3，图3所示为图1在3-3线段的剖视示意图。在本实施例中，天线盖110

包括相对的内侧面111与外侧面112，内侧面111朝向无线通讯装置200的无线通讯天线210，

而外侧面112与外壳100在外观上会形成一致的表面，但不限于此。近接感测天线310附着于

内侧面111，举例来说，近接感测天线310可通过胶合方式粘附在内侧面111上。

[0029] 请再参照图4，图4所示为本发明一实施例的电子装置10的天线盖110的顶视示意

图。为了表现近接感测天线310与无线通讯天线210的相对位置，在图4中，天线盖110是以透

视方式绘制，因此呈现出天线盖110所覆盖的无线通讯天线210以及位于天线盖110的内侧

面111的近接感测天线310。在本实施例中，无线通讯天线210包括第一馈入端211，且无线通

讯模块220信号连接第一馈入端211，而近接感测天线310包括第二馈入端311，且近接感测

模块320信号连接第二馈入端311。其中，第二馈入端311与第一馈入端211彼此间隔。

[0030] 在一些实施例中，无线通讯天线210所接收的无线通讯信号可通过第一馈入端211

传送到无线通讯模块220，并进行后续的处理；而无线通讯模块220所传送的无线通讯信号

可通过第一馈入端211传送到无线通讯天线210，并由无线通讯天线210传送到外界。而近接

感测天线310所接收的近接感测信号可通过第二馈入端311传送到近接感测模块320，并进

行后续的处理。此外，由于第二馈入端311与第一馈入端211是彼此间隔，可让无线通讯信号

与近接感测信号不会互相干扰。

[0031] 如图4所示，在本实施例中，近接感测模块320信号连接无线通讯模块220。当物体

与近接感测天线310之间靠近到一定的距离以内，例如使用者将电子装置10拿起并靠近自

己耳朵，此时近接感测天线310会产生信号(即近接感测信号)，并且近接感测模块320会通

过第二馈入端311接收到此近接感测信号。当近接感测模块320由近接感测天线310接收近

接感测信号时，近接感测模块320会产生一功率调整指令，并传送此功率调整指令至无线通

讯模块220，而无线通讯模块220根据功率调整指令自动降低无线通讯的信号收发功率。如

此一来，当使用者接听电话时，无线通讯模块220会因为近接感测模块320所传送的功率调

整指令，而自动调降信号收发功率，从而减少电磁波，以避免对使用者的身体健康造成风

险。

[0032] 如图4所示，在沿着内侧面111的法线方向的投影面(相当于图4所呈现的天线盖

110的内侧面111)上，无线通讯天线210与近接感测天线310彼此不重叠，如此可降低无线通

讯天线210与近接感测天线310彼此在信号收发上互相干扰的可能。由于无线通讯天线210

与近接感测天线310的信号收发或感测的方向，主要是沿着内侧面111(或外侧面112)的法
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线方向而远离电子装置10的方向，因而在此方向上，无线通讯天线210与近接感测天线310

彼此不重叠，有助于降低彼此之间的信号干扰程度。

[0033] 如图4所示，在本实施例中，无线通讯天线210还包括信号馈入段212、接地段213与

信号感测段214，且第一馈入端211位于信号馈入段212。信号感测段214包括相对的第一端

2141与第二端2142，接地段213连接第一端2141，且信号馈入段212连接于第一端2141与该

第二端2142之间。信号感测段214用于接收外界的无线通讯信号，或将无线通讯模块220所

产生的无线通讯信号传送至外界。接地段213用来接地，而信号馈入段212则是用来将信号

感测段214所接收到的信号传输到无线通讯模块220，或将无线通讯模块220所产生的无线

通讯信号传送至信号感测段214。在本实施例中，近接感测天线310是在沿着内侧面111的法

线方向的投影面上，相对于第一端2141靠近第二端2142，举例来说，近接感测天线310靠近

第二端2142且远离信号馈入段212与接地段213。在本实施例中，无线通讯天线210呈F形，但

不限于此。

[0034] 请再参照图5，图5所示为本发明另一实施例的电子装置10的天线盖110的顶视示

意图。图5的无线通讯天线210可参照图4的无线通讯天线210，于此不再赘述。图5的近接感

测天线310是在沿着内侧面111的法线方向的投影面上，相对于第一端2141与第二端2142还

靠近信号馈入段212。在本实施例中，近接感测天线310靠近信号馈入段212与信号感测段

214之间的夹角处，且远离第二端2142与接地段213。在本实施例中，在图4与图5中所示的近

接感测天线310为矩形；在一些实施例中，近接感测天线310可以为任何形状或结构，例如螺

旋形或方波形等。

[0035] 请再参照图6，图6所示为本发明又一实施例的电子装置10的天线盖110的顶视示

意图。图6的无线通讯天线210可参照图4的无线通讯天线210，于此不再赘述。图6的近接感

测天线310是在沿着内侧面111的法线方向的投影面上，围绕无线通讯天线210。举例来说，

近接感测天线310是对应于无线通讯天线210的轮廓而围绕无线通讯天线210。如图6所示，

在本实施例中，无线通讯天线210呈F形，而围绕无线通讯天线210的近接感测天线310呈倒L

形。在其他实施例中，无线通讯天线210呈F形，而围绕无线通讯天线210的近接感测天线310

也呈F形。在其他实施例中，无线通讯天线210可为任意形状，而围绕无线通讯天线210的近

接感测天线310则可配合于无线通讯天线210的任意形状而设置。

[0036] 综上所述，根据本发明实施例所提出的电子装置，其改良了近接感测装置与无线

通讯装置的天线设置，使近接感测装置与无线通讯装置彼此接近但不互相接触，且近接感

测装置的第二馈入端与无线通讯装置的第一馈入端是彼此相隔的，如此一来，不但能节省

电子装置的内部空间，能让近接感测装置与无线通讯装置彼此不容易互相干扰。且由于近

接感测装置与无线通讯装置的天线在设置上较为紧凑，可让电子装置在外观上更加轻薄与

美观。

[0037] 虽然本发明的技术内容已经以较佳实施例揭露如上，然其并非用以限定本发明，

任何熟习此技艺者，在不脱离本发明的精神所作些许的更动与润饰，皆应涵盖于本发明的

范畴内，因此本发明的保护范围当视后附的申请专利范围所界定者为准。

说　明　书 4/4 页

6

CN 110611167 A

6



图1

图2

说　明　书　附　图 1/3 页

7

CN 110611167 A

7



图3

图4

说　明　书　附　图 2/3 页

8

CN 110611167 A

8



图5

图6

说　明　书　附　图 3/3 页

9

CN 110611167 A

9


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005
	DES00006

	DRA
	DRA00007
	DRA00008
	DRA00009


